
針圧 Probe Force 2.0gf@OD80um

針位置 Alignment ±5um

高さバラツキ Planarity 10um

周波数 Frequency 5Gbps

基板サイズ PCB Size φ200mm ～ φ500mm

最小ピッチ Min Pitch 60um

温度 Temperature -40 ～ 150℃ （120℃）

2D-MEMS - PC
Cmos Image Sensor対応 2D-MEMS PC

2D-MEMS for CIS

2D-MEMS技術をCISカードへ適用
2D-MEMS technology to CIS PC

短納期対応
Quick delivery

電気特性向上
Improved electrical characteristics

品質向上
Quality improvement

カード仕様 │ Card Specifications

● カード外観  Card appearance

■2D-MEMS Probe Card

特許出願中
Patent pending

ニデックアドバンステクノロジー様／SEMICON Japan 2024　A1（W594*H841）


